
 
 
 
 
第2期生編入プログラム説明会のお知らせ 

 
日時：2019/4/8 (月) 17:00～18:00 

場所：ES総合館025講義室 
 

対象：工学研究科・物理工学系/マテリアル工学系/ 
電気電子情報工学系/機械・航空宇宙工学系の 
2019年 4月入学M1学生および指導教員 

 
 

2018 年度からスタートしたDII 協働プログラム*ですが、第 2期
生(新M1)が 2019年 4月から履修を開始します。 

DII プログラムは博士前期・後期の 5 年間の一貫プログラムでは
ありますが、通常コースの大学院生でもM1 の間に DII で指定す
る科目を履修していればM2からの途中編入のチャンスがありま
す。第 2 期生については最大 5 名程度の編入を予定しています。 

DII プログラムそのものについての説明と、編入に必要な履修科
目、編入生の選抜方法などについての説明会を開催します。 

皆さんの将来の選択肢を増やすことができます。博士後期課程進
学を少しでも考えている方は是非ご参加ください。 

問い合わせ先： 
未来エレクトロニクス創成加速DII 協働大学院プログラム 
アドミッション・オフィス ao@dii.engg.nagoya-u.ac.jp 
 
 
 
 

*「未来エレクトロニクス創成加速DII 協働大学院プログ
ラム」は世界最高水準の博士課程学位プログラム構築を
目指す卓越大学院プログラムの一つとして 2018 年度
からスタートしました。未来エレクトロニクス分野にお
けるプロダクトイノベーションの継続的創出を担い、同
じ目標に向かって協力・協働しながら、研究開発から事
業化までを支え、先導・主導する役割が異なる 3タイプ
（Deployer、Innovator、Investigator）の卓越した人
材を、5年一貫の教育プログラムを通して育成します。 


